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f Gebiindelte Kompetenz filr das Chip-

In der Mikroelektronik kristallisiert sich die Design-
fahigkeit immer stérker zum ,,Ziinglein an der Waage“
heraus. SchiieBlich geht es darum, innovative ldeen
innerhalb kiirzester Zeit in funkiionsfdhige Produkie
umzusetzen. Ein deutsches Electronic Design Auto-
mation (EDA)-Zentrum soll die hierfiir erforderfichen

Voraussetzungen schaffen.

Die enormen Fortschritte der Halb-
leitertechnologie ermdglichen alle drei
Jahre eine Komplexitatssteigerung der
Chips um etwa den Faktor vier.
Dieser als Mooresches Gesetz bekannt

“gewordene  Zusammenhang - wird
jungsten Prognosen zufolge mindes-
tens weitere 15-20 Jahre Gultigkeit
besitzen. NutznieBer dieser Entwick-
lung sind durchweg samtliche SchiUs-
selbranchen des neuen Jahrtausends
— angefangen von der Kommunikati-
onstechnik Uber den Automobil- und
Maschinenbau bis hin zu den Life-Sci-
ences. Die Verfligharkeit und der kon-
sequente Einsatz modernster mikroe-
lektronischer Methoden entscheidet in
diesen Branchen Uber deren internati-
onale Wettbewerbsféhigkeit und somit
letztendlich auch Uber Tausende von
Arbeitsplatzen.

Oftmals wird im Zuge dieser Ent-
wicklungen jedoch Ubersehen, dass es
zum Markterfolg nicht ausreicht, ledig-
lich die Fertigungstechnologie neuer

RIS

Super-Chips bereitzustellen. Vielmehr
mussen Chips vor der Fertigung ent-

worfen werden — ein komplexes Vorha- §
ben, dasim Zeitalter immer kleiner wer-

dender Produktlebenszyklen in immer
klrzeren Zeiten erfolgen muss. ,Die

Entwurfstechnik ist der Engpass der #

Zukunft,” prophezeit Prof. Dr. Erich
Barke, geschéftsfuhrender Direktor
des |Instituts flr Mikroelekironische
Schaltungen und Systeme der Univer-
sitat Hannover und in der GMM aktiv.

In den USA hat man frUher als
in Deutschland erkannt, dass Desi-
gnfahigkeit und Produktivitatssteige-
rung im Designprozess die entschei-
denden Elemente der mikroelektroni-
schen Wertschdpfungskette darstellen.
Ein prominentes Beispiel fur das ameri-
kanische Engagement liefert das jingst
aus der Taufe gehobene GSRC (Giga-
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scale Silicon Research

industrielle Férderungen
erfahrt. ,In Deutschland
wurde die EDA-Proble-
matik bisher dagegen
nur am Rande wahr-
genommen, die entwurfstechnische
Landschaft muss dementsprechend
als unterbelichtet bezeichnet werden,*
zieht Barke Bilanz.

Die Zahlen sprechen indessen ihre
eigene Sprache: So befindet sich die
EDA-Industrie bereits zu mehr als 90%
in den Handen amerikanischer Unter-
nehmen. ,Eine vollig unbefriedigende
Situation,” meint Barke. Denn die ame-
rikanischen Unternehmen seien nicht
bereit bzw. in der Lage, fur die spezi-
fischen Anwendungen der deutschen
Industrie, insbesondere im Automo-
tive- und Telekom-Bereich, in aus-
reichendem MaBe geeignete Tools
bereitzustellen. Es gelte deshalb, die
Uber zahlreiche Einrichtungen verstreu-
ten Forschungsaktivitaten innerhalb
Deutschlands zu btndeln und zusam-
men mit der Anwender- und EDA-
Industrie nach dem Trinity-Konzept
zusammenzuarbeiten, um die Her-
ausforderungen der Zukunft zu meis-

tern. Den Katalysator daflr soll ein

| neu gegrundetes
| EDA-Zentrum  darstellen.
L,Gllcklicherweise hat das
BMBF die Zeichen der Zeit
erkannt und eine Anschub-

trums Uber einen Zeitraum
¥ von funf Jahren in Aussicht
J gestellt,” zeigt sich Barke
B zuversichtlich.

= Dass die Zeit drangt,
LS steht fur die Beteiligten
vollig auBer Frage. So erfordert die
Entwicklung eines gréBeren Standard-
chips heute bereits einen finanziellen
Rahmen von 10 bis 15 Mio. DM. ,Wird
weiterhin nur eine Steigerung der Desi-
gnproduktivitat von nur 20% erreicht,
so wird im Jahre 2010 die Entwicklung
eines dann technologisch machbaren
Chips etwa 5 bis 7 Mrd. DM verschlin-
gen,” kalkuliert Barke. Dies entspreche
der gesamten Entwicklung der Boeing
777. Diese enormen Entwicklungskos-
ten seien utopisch, da sie nicht bezahl-
bar seien und auch die hierflr erfor-

Center), welches eine
breite Unterstltzung
durch staatliche und

Design der Zukunft

derlichen Ingenieure nicht zur Verf-

gung stinden.

Experte Barke mochte die sich
abzeichnende Design-Krise aber auch
als Chance verstanden wissen: ,Wenn
wir jetzt in Deutschland die Kompeten-
zen bUndeln, kdnnen wir im Jahr 2010
zu denjenigen Global Players gehdren,
welche durch entsprechende Design-
fahigkeiten den Fortschritt der Mikro-
elektronik als groBen Wettbewerbs-
vorteil nutzen kénnen,” prophezeit er.
Denn durch das sich jetzt weltweit
abzeichnende ,Design-Gap” werde ein
verscharfter Wettbewerb initiiert, aus
dem diejenigen Firmen siegreich her-
vorgehen wirden, die ihren Fokus
friihzeitig auf das Thema EDA gerich-
tet hatten. Die Voraussetzungen, hier
zu den Siegern zu gehdren, seien nicht
schlecht. So habe man mit der JESSI-
Initiative sowie dem Forderschwer-
punkt ,Smart System Engineering*
bereits ,Center of Excellence” auf dem
EDA-Gebiet geschaffen, die sich durch
ein enges Kompetenz-Netzwerk zwi-
schen Forschern, Anwendern und Ver-
marktern auszeichnen wirden.

Zu den Zielen des deutschen EDA-
Zentrums, dessen offizielle Erdffnung
am 3. September 2001 durch Minis-
terin Edelgard Bulmahn in Hannover
stattfand, gehdrt es unter anderem
2 die Effektivitat der Forschung zu

steigern,

B internationale Spitzenplatze in
Forschung und Anwendung zu
erreichen,

B mittelstandische Firmen in die
Lage zu versetzen, zum Stand der
Entwurfstechnik aufzuschliessen
und

B das internationale Interesse auf
Deutschland als fUhrenden
Technologiestandort zu lenken.
Trager des neu errichteten 'EDA-

Zentrums, das als eingetragener Verein

organisiert ist, sind neben dem BMBF

flhrende Industrieunternehmen  wie

Infineon Technologies, Nokia, Bosch,

Philips und Atmel. ,Mitglied werden

und von seinen Leistungen profitieren

kénnen alle natlrlichen und juristi-
schen Personen,” versichert Barke.

Besonders angesprochen seien Unter-

nehmen, die in Deutschland Mikroe-

lektronikprodukte entwickeln oder sich
durch Initiative im Bereich Mikroelekt-
ronik-EDA auszeichnen.
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